
关于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资

者公开发行公司债券并上市申请文件的反馈意见的回复 

深圳证券交易所： 

杭州高新金投控股集团有限公司（下称发行人、杭州高新金投）于 2026 年

2 月 12 日向贵所申报了面向专业投资者公开发行公司债券并上市申请文件，根

据 2026 年 2 月 26 日贵所出具的《关于杭州高新金投控股集团有限公司面向专业

投资者公开发行公司债券并上市申请文件的反馈意见》，本公司会同有关中介机

构，对反馈意见所提问题进行了逐项落实，现回复如下。 

如无特别说明，本回复引用简称或名词的释义与《杭州高新金投控股集团有

限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（下称募集说明

书）中相同。 

关于本回复报告的字体说明如下： 

反馈意见所列问题 黑体 

对问题的答复 宋体 

募集说明书及主承销商核查意见的修改 楷体、加粗 

 



问题一：最近三年及一期，发行人其他非流动金融资产的公允价值变动损益

分别为 29,694.13 万元、57,315.85 万元、14,147.38 万元和 22,944.31 万元。

请发行人补充披露 2024 年度其他非流动金融资产公允价值变动损益大幅下降的

原因，并结合其他非流动金融资产公允价值变动损益的可持续性说明对发行人盈

利能力及偿债能力的影响。 

请主承销商对上述事项进行核查并发表明确核查意见。 

回复： 

一、发行人补充披露 

发行人已在募集说明书“第五节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分

析”之“（三）盈利能力分析”之“1.业务收入分析”之“（3）公允价值变动损益

分析”中补充披露 2024 年度其他非流动金融资产公允价值变动损益大幅下降的

原因，并结合其他非流动金融资产公允价值变动损益的可持续性说明对发行人盈

利能力及偿债能力的影响，具体如下： 

“（3）公允价值变动损益分析 

最近三年及一期，发行人获得的公允价值变动损益分别为 29,694.13 万元、

57,315.85 万元、14,539.80 万元和 22,944.31 万元，主要由其他非流动金融资产的

公允价值变动损益构成。发行人 2023 年度其他非流动金融资产公允价值变动损

益较上一年度增加 27,621.72 万元，2024 年度其他非流动金融资产公允价值变

动损益较上一年度减少 43,168.47 万元，除市场环境及景气度变化导致的波动

外，亦受到发行人持有的芯盛微、海邦启悦等基金的公允价值变化影响，前述基

金投资的芯迈半导体业务快速增长且发展前景较好，于 2023 年及之前完成多轮

融资导致企业一级估值提升，后进入上市准备期未有公开估值信息变化，因此发

行人持有的基金浮盈 2024 年未有显著增长，当期公允价值收益有所下滑。 

…… 

发行人是杭州高新区（滨江）唯一一家以创业投资为主业的区级直属公司，

作为杭州高新区（滨江）产业扶持资金运营管理机构，科技产业投资业务是发行

人最主要的业务，报告期内发行人投资规模持续增加，且主要投资于初创期和成



长期的科创类企业，投资标的具有较好的增长潜力，发行人于报告期各期持续确

认其他非流动金融资产公允价值变动损益并作为业务收入的重要构成，具备可

持续性。但是发行人报告期内其他非流动金融资产的公允价值变动损益存在一

定程度的波动，这是由于发行人所投资的科技产业投资项目多处于初创期和成长

期，外部估值随着标的企业的股权融资安排而变化，且其整体经营和盈利水平受

到国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理及

国际经济环境等诸多因素影响，投资收益和公允价值变动损益存在一定的不确定

性和周期性，如果未来投资项目的经营状况发生不利变化，公允价值变动较大，

可能会对发行人盈利能力和偿债能力造成一定的影响。未来随着发行人科技产业

投资业务的持续开展，投资规模不断增加，个别标的公允价值的变化影响减弱，

发行人其他非流动金融资产整体公允价值变动损益的稳定性将会有较大程度改

善。上述情况预计对发行人盈利能力及偿债能力不会产生重大不利影响。” 

二、主承销商核查意见 

主承销商中信证券已对上述事项进行核查，并在《中信证券股份有限公司关

于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券之

主承销商核查意见》之“第三节 主承销商核查意见”之“二十五、关于其他非

流动金融资产的公允价值变动损益的核查”中发表明确意见。 

主承销商中信建投已对上述事项进行核查，并在《中信建投证券股份有限公

司关于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债

券之主承销商核查意见》之“第三节  主承销商对本次债券发行的核查意见”之

“二十四、关于其他非流动金融资产的公允价值变动损益的核查”中发表明确意

见。 

 

问题二、发行人的科技产业投资业务主要由高新创投公司和禾合创投公司负

责。请发行人根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7号——

专项品种公司债券（2026 年修订）》第八十四条的要求进行补充说明。 

请主承销商对上述事项进行核查并发表明确核查意见。 



回复： 

一、发行人补充说明 

发行人已在募集说明书“第三节 募集资金用途”之“一、募集资金运用计

划”之“2.科技创新公司债券部分”之“（1）发行人满足发行科技创新公司债券

的相关条件”中根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号—

—专项品种公司债券（2026 年修订）》第八十四条的要求进行补充说明，具体如

下： 

“3）发行人拟使用募集资金的子公司具备丰富权益投资经验，拥有完整的

“投融管退”业务流程，且近三年成功退出项目不少于 3 个 

发行人作为杭州高新区（滨江）产业扶持资金运营管理机构，科技产业投资

业务主要由高新创投公司和禾合创投公司负责，本次债券科技创新公司债券部分

募集资金用于科技创新领域基金投资及置换的实施主体为高新创投公司。 

高新创投公司成立于 2005 年 12 月，具有丰富权益投资经验，作为发行人科

技产业投资业务的主要实施主体，充分利用资金优势，孵化培育杭州高新区（滨

江）的科技创新企业，并通过直接投资、子基金投资或战略合作投资的方式来扶

持杭州高新区（滨江）的科技创新企业发展，同时通过撬动社会资本来提升杭州

高新区（滨江）内的科技创新产业投资规模，促进产业集聚。高新创投公司的投

资方向聚焦于半导体、信息技术、云服务、大数据、物联网、医疗健康、文化创

意、高端制造等高新技术产业，投资标的多为处于初创期和成长期的公司。具体

详见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人主要业务情况”之

“（五）公司主营业务情况”之“3.公司主要业务板块运营情况”之“（1）科

技产业投资业务”。 

高新创投公司拥有科创投资、融资筹措、投后管理、投资退出等完整的“投

融管退”业务流程，建立完善了《股权投资业务管理暂行办法》《子基金业务管

理暂行办法》《风险控制管理暂行办法》等内部管理制度，基于《杭州高新区（滨

江）科技创新产业基金管理办法》及《杭州高新区（滨江）科技创新产业基金合

作基金实施管理办法（试行）》的要求规范开展基金投资和运营管理，按照受理



立项、尽职调查、决策、合同起草、审核与签订、出资义务履行、材料归档、投

后管理、项目退出的流程规范实施股权投资业务。发行人在保障国有权益基础上

决策项目退出的时机、方式等，退出方案经公司有权机构审议通过后实施，投资

协议已明确退出方式的，按照协议约定执行。 

截至 2025 年 9 月末，发行人已实现完全退出（不含部分退出）的项目 26 个，

共实现退出金额（含本金及收益）144,861.79 万元，其中高新创投公司已实现完

全退出（不含部分退出）的项目 19个，共实现退出金额（含本金及收益）63,227.71

万元；发行人近三年成功退出（不含部分退出）的项目 11 个，共实现退出金额

（含本金及收益）85,643.64 万元，其中高新创投公司近三年成功退出（不含部

分退出）的项目 8 个，共实现退出金额（含本金及收益）40,638.86 万元。具体

详见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人主要业务情况”之

“（五）公司主营业务情况”之“3.公司主要业务板块运营情况”之“（1）科技

产业投资业务”之“4）投资退出情况”。” 

二、主承销商核查意见 

主承销商中信证券已对上述事项进行核查，并在《中信证券股份有限公司关

于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券之

主承销商核查意见》之“第三节 主承销商核查意见”之“二十四、特殊品种专

项核查”中发表明确意见。 

主承销商中信建投已对上述事项进行核查，并在《中信建投证券股份有限公

司关于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债

券之主承销商核查意见》之“第三节  主承销商对本次债券发行的核查意见”之

“三、关于本次债券是否符合专项品种公司债券相关安排的核查”中发表明确意

见。 

 



（本页无正文，为《关于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资

者公开发行公司债券并上市申请文件的反馈意见的回复》之盖章页） 

 

 

杭州高新金投控股集团有限公司 

年    月    日 



（本页无正文，为《关于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资

者公开发行公司债券并上市申请文件的反馈意见的回复》之盖章页） 

 

 

中信证券股份有限公司 

年    月    日 



（本页无正文，为《关于杭州高新金投控股集团有限公司 2026 年面向专业投资

者公开发行公司债券并上市申请文件的反馈意见的回复》之盖章页） 

 

 

中信建投证券股份有限公司 

年    月    日 

 


